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为了揭示 )*+,*+-复合膜中 ,*%-’界面相的存在方式及其对薄膜力学性能的影响，采用 .射线衍射仪、高分辨透

射电子显微镜、俄歇电子能谱仪和显微硬度仪对比研究了磁控溅射 )*+,*+-复合膜和 )*-/,*%-’多层膜的微结构和力

学性能 0 实验结果表明，)*+,*+-复合膜均形成了 ,*%-’界面相包裹 )*-纳米晶粒的微结构 0 其中低 ,*含量的 )*+,*+-
复合膜中 ,*%-’界面相的厚度小于 !12，且以晶体态存在，薄膜呈现高硬度 0 而高 ,*含量的 )*+,*+-复合膜中的 ,*%-’

界面相以非晶态存在，薄膜的硬度也相应降低 0 显然，)*+,*+-复合膜中 ,*% -’界面相以晶体态形式存在是薄膜获得

高硬度的重要微结构特征，其强化机制可能与多层膜的超硬效应是相同的 0
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! C 引 言

"$$$年，D@EF@G等［!］报道了在 )*+,*+-复合膜中
获得了 4$—!$( HI7 的超高硬度，这一超过金刚石
薄膜硬度（&$—J$ HI7）的结果令人惊讶并引起了竞
相研究 0 尽管迄今尚无人重复出这一高硬度的结
果，但大量的实验表明，D@EF@G 提出的采用界面相
（如 ,*% -’）分隔并包裹陶瓷纳米晶（如 )*-）形成

5@+,*+-纳米晶复合薄膜，确实是一条通过合理设计
材料成分和微结构获得高硬度薄膜的有效途径 0
按此途径，已 在 )*+,*+-［!—’］，D+,*+-［(］，K+,*+-［3］，
LF+,*+-［&］等体系的复合膜中获得了达 ’$—3$ HI7的
高硬度 0 其中，)*+,*+-复合膜因具有硬度高、内应力
低、耐磨性优良以及制备工艺简单等优点，已成为新

一代的工模具涂层材料，是目前最受关注和研究最

多的一种复合膜体系 0
对于 )*+,*+-复合膜的超硬机制，目前仅有的理

论解释是 D@EF@G 提出的非晶包裹纳米晶的微结构
模型［4］0 该模型认为，)*+,*+-复合膜中的 ,*%-’相不

溶于 )*-而以非晶态形式“润湿”于 )*-晶粒的生长
表面从而阻碍其晶粒长大，使薄膜形成非晶 ,*%-’界

面相分隔并包裹小于 !$ 12的 )*-晶粒的微结构，
此结构被写成 1B+)*-/!+,*% -’的形式 0 在此结构中，
位错不能在 )*-纳米晶中产生或运动，而非晶 ,*%-’

界面相的厚度小于 ! 12，使得裂纹难以在界面上扩
展，因而复合膜获得超高硬度 0 显然，,*%-’界面相的

厚度及其存在状态是 D@EF@G 模型中重要的微结构
基础 0 然而，尽管已有的研究采用 . 射线衍射
（MNO）和 .射线光电子能谱等技术通过 )*-晶粒尺
寸和 ,*% -’相相对含量的方法计算得到高硬度的

)*+,*+-复合膜中界面相的厚度小于 ! 12，且薄膜中
,*以氮化物 ,*% -’的形态存在

［%，J］，但尚缺乏其是否

为非晶态的确切证据 0 原因主要在于 )*+,*+-复合
膜中 )*-晶粒直径小于 !$ 12，而用于观察的高分辨
电子显微镜样品的厚度约为 %$—($ 12，在电子束的
入射方向上，多个晶粒发生重叠使对 ,*%-’界面相存

在方式的观察难以获得可靠的结果 0
本文通过对不同 ,*% -’含量的 )*+,*+-复合膜和

不同 ,*% -’厚度的 )*-/,*% -’多层膜微结构与力学性

能的对比，发现在具有高硬度的低 ,* 含量 )*+,*+-
复合膜中，,*% -’界面相为晶体态，而硬度降低后的

高 ,*含量复合膜中的 ,*% -’界面相为非晶态 0 据此
结果，本文讨论了 )*+,*+-复合膜可能的强化机制 0
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!" 实 验

实验薄膜均采用 #$%&’# ()*+,- 型多靶磁控
溅射仪制备，该溅射仪有两个独立控制的射频阴极

和一个直流阴极 . 在直流阴极上装 /0靶，射频阴极
上装 (0靶 . 通过在 #1，$!混合气氛下基片架旋转的

反应溅射法制备了 /02(02$ 复合膜，并通过控制 (0
靶的溅射功率改变复合膜中的 (0含量；(0+$3层厚度

从 -"3 到 !"- 45 的系列 /0$6(0+ $3多层膜和 /0$，

(0+$3单层膜，是采用射频阴极控制的 /0$和 (0+$3化

合物靶，通过控制各靶的溅射功率和基片轮流在各

靶前的停留时间而制备的 . 所有实验薄膜均采用单
晶硅基片在室温下沉积，膜厚均约为 !!5. 利用
789仪、高分辨透射电子显微镜（:8/%;）和显微硬
度仪表征了各实验薄膜的成分、微结构和力学性能，

并采用俄歇电子能谱（#%(）分析比较了复合膜和多
层膜中 (0+$3界面相的存在状态 .

/02(02$复合膜和 /0$6(0+ $3多层膜更为详细的

制备参数、微结构和力学性能分析结果可参见文献

［+，<-］.

图 ! 含 (0 3"<=>? /02(02$复合膜的低倍（=）和高倍（@）:8/%;像

+" 实验结果

!"#"$%&’%&(复合膜的力学性能与微结构

我们前期对 /02(02$复合膜的微结构和力学性
能进行的研究［+］发现，随 (0 含量的增加复合膜中
/0$（<<<）衍射峰逐步减小以至消失，表明复合膜中
/0$晶粒随 (0含量的增加逐步减小并最终形成了非
晶结构 . 图 <示出了 /02(02$复合膜硬度随 (0含量

的变化 . /0$ 单层膜的硬度约为 !- A)=，加入约
3"<=>? (0后薄膜的硬度迅速升高到 +B A)=，而后随
(0含量的进一步增加薄膜的硬度逐步降低 . 至 (0含
量高达约 !+"C=>?时，复合膜的硬度已明显低于 /0$
单层膜的硬度，为 <+ A)=.

图 < /02(02$复合膜硬度随 (0含量的变化

含 3"<=>? (0复合膜的 :8/%;像如图 !所示 .
图 !（=）的低倍像显示 /02(02$复合膜形成了由浅色
(0+$3界面相分隔 /0$晶粒的微结构 . /0$的晶粒已
细化为 <- 45以下 . 图 !（@）的 :8/%;像显示出浅
色的 (0+$3界面相的厚度小于 <45. 另外，从图 !（@）
还可见到 /0$晶粒的晶格条纹穿过 (0+ $3界面相延

伸至另一晶粒（图中圆环内），表明 (0+$3界面相不但

呈晶体态，而且与 /0$晶粒形成了共格外延生长的
界面结构 . 考虑到 :8/%; 观察的样品厚度约为
+-—,- 45，而图 ! 中的晶粒尺寸小于 <- 45，上述
/0$晶格条纹穿过 (0+$3界面并与界面相形成共格生

长的观察结果因可能存在晶粒重叠而不一定充分 .
为此本文进一步采用多层膜模拟的方法，研究了(0+$3

界面相厚度在 ! 45以下时的存在方式及其与 /0$
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的晶体学关系 !

!"#"$%&’(%!&)多层膜的界面结构与力学性能

不同 "#$ %&层厚的系列 ’#%("#$ %&多层膜其 ’#%
层厚度基本相同，这有利于观察 "#$%&界面相的厚度

及与 ’#%晶粒间的晶体学关系，进而揭示它们对薄
膜力学性能的影响 !
由图 $不同 "#$ %&层厚的 ’#%("#$ %&多层膜以及

’#%，"#$%&单层膜的 )*+谱可以发现："#$%&单层膜为

非晶态，’#%单层膜的（,,,），（-..）衍射峰非常漫散，
为纳米晶 ! 但是，由它们交替沉积形成的多层膜，当
"#$%&层厚为 ./& 01时，多层膜呈现明显的 ’#%（,,,）
织构 ! "#$%&层厚为 ./2 01时，多层膜的 ’#%（,,,）织
构更为强烈（注意此时图 $中的强度计数坐标值已
放大了 3 倍），但是 "#$ %&的层厚进一步增加到 ,/$
01后，多层膜的 ’#%（,,,）衍射峰迅速降低，又呈现
出纳米晶的结构特征 !

图 $ ’#%，"#$%&单层膜以及不同 "#$%&层厚度 ’#%("#$%&多层膜的

)*+谱

图 & ’#%("#$%&多层膜的截面低倍（4）和高倍（5）6*’78像（ !"#$ %& 9 ./2 01）

图 &示出了 ’#%（& 01）("#$ %&（./2 01）多层膜的

6*’78像，图 &（4）显示，尽管浅色的 "#$%&层厚仅为

./2 01，多层膜仍呈现出明显的成分周期变化的调
制结构，并且两调制层平直，界面清晰，表明 ’#%和
"#$%&两相无互溶存在 ! 更为重要的是，图 &（5）的高

倍像中显示了 ’#%的晶格条纹连续穿过多个 "#$ %&

层，证明了在此厚度下 "#$ %&层以晶体相存在，并与

’#%层形成共格外延生长 !
以上结果表明，"#$ %&在层厚约小于 , 01 时

会受到’#% 晶体结构的影响而形成晶体态，并与
’#%形成共格外延生长 ! 这种非晶层在厚度小于
, 01时在晶体层表面形成晶态的“模板效应”在
’#%(:%"

［,,］，;<%(:%"
［,-］，’#%("#:［,$］，’#%("#=-

［,&］等多

层膜中已有报道：原为非晶体的 :%"，"#:，"#=-在层

厚小于 ,01时因受 ’#%或 ;<%表面晶体的模板作用
而形成晶体态，并与 ’#%或 ;<%晶体形成共格外延
生长结构 ! 另外，’#%("#$ %&多层膜还显示了一种晶

体生长的“互促效应”，即不但 "#$%&可在厚度小于 ,

01时形成晶体态，而且晶体态的 "#$ %&还会反过来

促进 ’#% 晶体生长的完整性，从而使多层膜形成
’#%（,,,）择优取向的柱状晶 ! 新沉积粒子在先沉积
的另一种材料表面有较高的移动性是这种互促效应

产生的原因［,$］! 随着 "#$%&层厚的增加（超过 , 01）

后，’#%的模板作用消失，"#$ %&逐渐形成非晶态，阻

碍了 ’#%的共格外延生长，多层膜形成了纳米晶 ’#%
和非晶 "#$%&的调制结构 !
从 ’#%("#$%&多层膜的力学性能随 "#$ %&层厚的

变化（图 3）表明，’#%单层膜的硬度为 -,/2 >?4，当
其与 "#$%&组成多层膜后，在 "#$%&层厚为 ./& 01时
（’#%层厚为 & 01 时），多层膜的硬度迅速增加到
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!"#$ %&’，并在 ()! *+层厚为 ,#$ -. 时达到最高值

!+#, %&’，以后随 ()! *+层厚继续增加，多层膜的硬

度逐步降低，并在 ()! *+厚度为 / -.时降低至 "0#1
%&’，低于 2)*单层膜的硬度值 3

图 4 2)*5()!*+多层膜的硬度随 ()!*+层厚的变化

结合以上分析可发现，()!*+晶化后多层膜形成

了共格外延生长的微结构是 2)*5()! *+多层膜产生

超硬效应的主要原因，而当 ()!*+层厚增加并出现非

晶态时，多层膜的共格生长结构受到破坏，其硬度亦

相应降低 3

!"!" 复合膜和多层膜的 #$%分析

采用 67(对非晶态 ()! *+单层膜、不同 () 含量

的 2)8()8*复合膜和不同 ()!*+厚度多层膜中 ()的存

在状态进行了分析，结果示于图 1 3 图 1 中非晶态
()!*+单层膜的 () !"" 俄歇电子能量为 9/#4 :;，而

()含量为 /!#0’<=复合膜的 () !"" 峰也位于 9/—9!
:;之间，表明高 () 含量的复合膜中界面相为非晶
态的 ()! *+ 3 ()! *+层厚为 ,#$ -. 的多层膜和含

+#"’<= ()的 2)8()8* 复合膜中 () !"" 峰都位于 04
:;处，表明此时复合膜中 ()! *+界面相与 ()! *+层厚

为 ,#$ -. 的多层膜中 ()! *+层的存在状态是一致

的 3 结合图 !多层膜的大角度 >?@谱线可知，低 ()
含量的复合膜中 ()!*+界面相与 ()!*+层厚为 ,#$ -.
的多层膜中 ()!*+一样为晶体态 3 由图 1还可看出，

()!*+层厚为 /#, -.的多层膜形成了两个 () !"" 俄

歇电子峰，其电子能量分别对应着非晶 ()! *+（9!#4

:;）和晶态 ()! *+（04 :;），表明随着 ()! *+层厚的增

加，多层膜中既有晶态又有非晶态 ()!*+存在 3

图 1 ()!*+单层膜、2)*5()!*+多层膜和 2)8()8*复合膜中 ()的 67(

+ # 讨 论

在晶体学上，多层膜与复合膜的生长方式不同 3
多层膜以二维方式生长，2)*晶体的｛"""｝密排面平
行于生长平面，()!*+层可在其上晶化并形成共格外

延生长 3对于复合膜，2)* 晶粒虽为三维结构，但由
其 *’AB结构的｛"""｝密排面组成的晶粒外表面，仍
可以在各个位向（不仅仅是平行于膜面的位向）为

()!*+提供晶化的“模板”3 虽然目前尚不能充分证明
低 ()含量的复合膜中晶化的 ()! *+层与相邻的 2)*
晶粒形成了共格外延生长，但根据以上复合膜在低

()含量时，小于约 " -.的 ()!*+相以晶体态存在，薄

膜获得高硬度，而高 () 含量的复合膜中 ()! *+界面

相以非晶态存在，薄膜硬度明显降低的结果，可以认

为，()!*+界面相以晶体态存在是这种薄膜获得高硬

度的重要微结构特征 3 因而，除了 ;:CD:E提出的非
晶 ()! *+相分隔并包裹 2)*纳米晶的微结构模型以
及强化机制外，2)8()8*复合膜可能还存在与多层膜
类似的强化机制 3
对于多层膜的强化机制，自 "0$, 年 FG:HB:D［"4］

提出多层结构超硬材料的模量差强化理论以来，又

提出了多层膜的交变应力场模型［"1］和 I’BB8&:<JH强
化理论［"$］3 这些强化理论和模型都是基于位错运动
在界面受阻而展开的，其差异仅在于所产生的硬度

增量的计算值上 3因而它们都要求多层膜满足如下

$$$!9期 孔 明等：2)8()8*复合膜的界面相研究



几个材料性质与微结构的要点：组成多层膜的两种

材料应该具有不同的剪切模量；多层膜两调制层应

该足够薄以使位错不能在其中一层内（特别是低模

量层内）增殖和运动；更重要的是，还需要多层膜形

成成分分层结构的共格界面且成分混合区必须

很窄 !
显然，本文实验中 "#$%&#’$(多层膜在 &#’$(层厚

小于 )*+ ,-时的强化满足以上多层膜的强化条件，
而 &#’$(层厚大于 .*’ ,-后，因 &#’$(层的非晶化破

坏了多层膜的共格外延生长，多层膜的超硬效应消

失，而硬度较低的 &#’$(相含量的增加使多层膜的硬

度逐步降低 ! 复合膜中也存在同样的规律，低 &#含
量下，界面相的厚度小于 . ,-并呈现晶体态，薄膜
得到强化，而高 &# 含量中因 &#’ $(界面相的非晶化

使复合膜的硬度逐步降低 ! 复合膜的强化有可能与
多层膜中两种具有不同弹性模量的材料以纳米量级

共格外延生长所产生的超硬效应有类似的机制 !

/ * 结 论

通过 012，31"45 分析，尤其是 64& 分析方
法，对 "#7&#7$复合膜和 "#$%&#’$(多层膜微结构进行

了对比分析 ! 结果表明，低 &#含量的 "#7&#7$复合膜
（&#’$(界面相的厚度小于 . ,-）中，&#’$(界面相的存

在方式与 &#’$(层厚度小于 . ,-的 "#$%&#’$(多层膜

一样，以晶体态存在 ! 此时，复合膜与多层膜都具有
较高硬度 ! 而高 &#含量的 "#7&#7$复合膜中 &#’$(的

存在方式与 &#’$(层厚大于 . ,-的 "#$%&#’$(多层膜

一样，呈现非晶态，此时两类薄膜都呈现低硬度 ! "#7
&#7$复合膜在低 &#含量时 &#’$(界面相的晶体化是

这类复合膜获得高硬度的重要结构特征 !因而，这类
薄膜的强化可能与多层膜中两晶体相共格外延生长

所致的超硬效应有相同的机制 !
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